Produkt-
INFORMACE

RENOCLEAN MS 215

PI ES 002

Vodou feditelny Cistici prostredek s pasivacnimi viastnostmi pro vS§echny kovy

Vlastnosti

e Nizké povrchové napéti a vysoky podil povrchové
aktivnich latek podporuje odmastovaci a deter-
gentni ucinky pfi meziopera¢nim Cisténi pfi tvareni
kovd.

e SloZeni povrchové aktivnich latek poskytuje vyni-
kajici rozrazeci vlastnosti, maly sklon k pénéni
(i pfi nizké teploté a vysokém tlaku) a dlouhodo-
bou pouzitelnost.

e RENOCLEAN MS 215 neobsahuje soli ani oleje.
Proto zlstava na povrchu ocisténém timto vyrob-
kem jen minimum organickych a anorganickych
zbytkd.

e RENOCLEAN MS 215 ma pasivacni vlastnosti
poskytujici dobrou antikorozni ochranu (v zavis-
losti na druhu vody).

e RENOCLEAN MS 215 ma nizkou alkalitu, coz je
velmi zajimavé v téch pfipadech, kdy je nutno
odmastovat ocel, slitiny hliniku a médi.

Upozornéni

Neskladovat v blizkosti silnych kyselin.

Pouziti

e VSeobecné odmastovani postfikem za libovolné
teploty pfi obrabéni nebo tepelném zpracovani.

e RENOCLEAN MS 215 je vhodny pro mezioperac-
ni ¢isténi (po Fezném oleji nebo emulzi) k odstra-
néni oleje, tfisek a kovovych Eastic.

o RENOCLEAN MS 215 G¢&inkuje velmi dobfe i po
austenitizaci nebo temperovani a kaleni.

e Odmastovani pred nanasenim antikoroznich pro-
stfedka.

Podminky pouZziti

RENOCLEAN MS 215 se pouziva zfedény vodou
v koncentraci 1 az 3 % (v zavislosti na pouziti). Nana-
Si se postfikem za teploty 20 az 80 °C.

Soucasti péce o kapalinu je méfeni koncentrace. Pro-
vadi se titraci 10 ml vzorku na metyloranz 0,1N kyse-
linou chlorovodikovou.

Vypocet: koncentrace [%] = ml 0,1N HCI x 0,40

Dal8i moznosti je potenciometrickd titrace s 0,1N ky-
selinou chlorovodikovou do hodnoty pH = 3,8.

Charakteristika
Vlastnosti Jednotka Udaje Zkouska dle
Vzhled - jantarovy -
Slozeni ) Alkalicka srpés s inhipitqy ko_roze

a povrchové aktivnimi latkami
Hodnota pH, roztok 2% pfi 20 °C - 9-10 DIN 51 369
Hustota pfi 20 °C kg/m® 1050 £ 5 DIN 51 757
Koroze oceli, roztok 2% s deionizovanou vodou - 0 IP 287
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